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Abstract (en)
The fastening element (1) has a pressure disk (4), where a pin case is provided adjacent to the pressure disk for supporting a spreading element (6)
with a spreading element head (7). Milling fixtures (9) are arranged at lower side of the pressure disk in installing direction for milling out the insulator
plate. A recess (10) is provided to pass through the milled out insulator. Independent claims are included for the following: (1) a device for driving a
fastening part; and (2) a method for recessed mounting of an insulator plate at a sub-structure by a fastening part.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Befestigungselement (1) und ein Verfahren zur vertieften Montage einer Dämmstoffplatte (2) an einer Unterkonstruktion
(3) mit einem Druckteller (4) und einer daran anschließenden Dübelhülse (5) zur Aufnahme eines Spreizelements (6) mit einem Spreizelementkopf
(7). Die Dübelhülse weist eine Spreizzone (8) auf und an der in Einführrichtung unteren Seite des Drucktellers sind Fräsvorrichtungen (9) zum
Ausfräsen der Dämmstoffplatte und Ausnehmungen (10) zum Hindurchtreten des ausgefrästen Dämmstoffmaterials angeordnet. Das ausgefräste
Dämmstoffmaterial wird in einer Auffangvorrichtung (11) gesammelt.
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